LAMINA DE RESPUESTO PARA PLACA DE ALTA
TEMPERATURA COMPATIBLE CON P1P, P1S, X1C Y X1E

Elecirénica

FAP002-1

¥ Bambu
B

dl Lab

Descripcion:

Lamina de repuesto para placa de alta temperatura compatible con impresoras 3D
Bambu Lab P1P, P1S, X1C y X1E.
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